
医療機器開発に関する知的財産セミナー・中上級者向け

【参加お申込み・お問合せ先】
信州大学 学術研究･産学官連携推進機構 URA室 担当：足助、大竹、阿部
TEL: 0263-37-3421 FAX: 0263-37-3425 mail：smia@shinshu-u.ac.jp

月 日金 14:40～16:00
信州大学松本キャンパス（長野県松本市旭3-1-1)
医学部附属病院 外来棟４階 中会議室

講師

AMED次世代医療機器連携拠点整備等事業

第26回医療機器開発全般セミナー

新村 悟 氏
国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）
知的財産部 主幹／弁理士
［講師略歴］
中央大学理工学部電気工学科卒業。
1980年に東京光学機械株式会社（現 株式会社トプコン）入社以来、30年以上
知的財産業務に従事。1990年に弁理士登録、2004年に特定侵害訴訟代理業務付記。
2014年に公立大学法人首都大学東京 産学公連携センター 知的財産マネジャー、
2018年より現職。

参加無料

医学部附属病院の玄関からお入りいただき、正面奥側の
エレベーターで建物4階にお越しください。

お車でお越しの際は附属病院の駐車場をご利用ください。
なお、駐車料金は参加者様のご負担となります。

会場へのアクセス

お申込み方法 信州大学病院

信州大学前

信大病院玄関前

立体駐車場

信州地域技術
メディカル展開センター

中会議室
（外来棟4階）

ご参加希望の方は、①所属機関／会社名、②所属部門・役職、
③氏名(ふりがな)を明記の上、件名に「10/11セミナー参加申込み」
と記載のうえ、下記までお申し込みください。
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